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测试资产管理优化服务综合解决方案
是德科技推出业界首款实时监视资产实际利用率与健

康状况的测试资产管理优化服务综合解决方案Test  Asset 
Optimization Services。

当测试仪器在使用过程中并进行测量时，是德科技的测

试资产管理优化服务可令企业不再需要指派专人手动记录。同

时，客户也面临着项目测试预算捉襟见肘，而测试部门需要用

更少预算完成更多工作的压力。此种情况下，测试设备使用的

全面透明度就变得至关重要。是德科技的测试资产管理优化服

务能帮助各企业从单纯追踪测试设备，转变为对于所有测试设

备的全面掌控。

通过实时监视测试资产使用率和健康状况，给出关于减少

支出的总体建议，是德科技这一综合服务可帮助客户节省隐藏

成本。同时，该服务也适用于多品牌测试资产的管理，可以帮

助企业对当前及未来的采购需求做出明智的决策。

PathWave Asset Advisor资产顾问软件是测试资产管理优

化服务的一个组成部分，它可以用于跟踪和管理测试资产，

监测选定资产的使用率与健康状况，并提供资产库功能。，

可以通过云托管的方式或者直接在本地使用PathWave Asset 
Advisor。

GaN FET驱动器
德州仪器推出两款新型高速氮化镓（GaN）场效应晶体

管（FET）驱动器，可在激光雷达（LIDAR）以及5G射频

（RF）包络追踪等速度关键应用中实现更高效、性能更高的

设计。LMG1020和LMG1210可在提供50MHz的开关频率的

同时提高效率，并可实现以往硅MOSFET无法实现的5倍更

小尺寸解决方案。这两款器件可提供超高速传播延迟（2.5 ns 
[LMG1020]和10 ns [LMG1210]），使电源解决方案比采用硅

驱动器快50倍。

200W LDMOS放大器
埃赋隆推出基于200W BPC10M6X2S200 LDMOS的功率

放大器模块。该模块适用于各种等离子照明、工业加热、医

疗、射频烹饪和解冻应用。这款小巧轻便的pallet，其工作频

率范围为423MHz至443MHz，尺寸仅为125mm×33mm，重

量为85g，并可在脉冲波和连续波模式下工作。它具有50Ω的

输入和输出匹配，这使得集成过程更加简单，并且不需要任

何额外的匹配元件，因而也能够节省空间和成本。得益于该

放大器出色的耐用性，模块可以在短时间内承受10:1的电压

驻波比。这款典型功率为74%的高效率放大器有助于将散热

要求降至最低；其38dB的高增益特性（两级匹配）进一步简

化了终端应用的design-in——需要更少的输入信号，即可达到

200W输出。

USB/以太网接口可编程衰减器
Mini-Circuits的RCDAT-30G-30

是一款精密可编程衰减器，覆盖从

0.1到30GHz的极宽带宽，衰减范围

从0到30dB，步长为0.5dB。该设备

通过USB或以太网进行控制，可以

直接从用户的PC或通过网络远程控

制。它还允许通过一个USB或以太

网接口菊花链式连接多达25个衰减器到一个主机。

超宽带MMIC倍频器裸片
Mini-Circuits的CY2-44-D+超

宽带MMIC倍频器将7至20GHz的
输入信号转换为14至40 GHz的输出

信号。这款新型号的输出频率范围

非常宽，因此适用于5G、Ka波段

卫星通信、仪器仪表等应用。它具

有+12至+18dBm的输入功率范围，

并提供13dB（典型值）的低转换损耗。乘法器可以很好地抑

制基波信号和有害谐波（F1：20dBc或更好；F3：24dBc或更

好）。

集设计、测试、分析于一身的软件平台
是德科技推出业界首款集设计、测试测量和分析功能于

一身的软件平台PathWave。它可从概念设计到产品生产到部

署使用的各个阶段加速创新和产品开发。PathWave以是德

科技公认的业界领先的专业技术为基础，可确保测量的一致

性、精确性和完整性。该软件平台可让客户在需要时灵活、

快速地访问设计和测试工具。这些设计和测试工具集合了互

操作性和先进的数据管理功能，让您无需在产品开发过程的

每个阶段重新创建单独的测量和测试计划，可显著缩短产品

开发周期。

PathWave是一个集成了产品开发工作流程各个阶段的软硬

件的开放式、可扩展、可预测的软件平台。它在一个开放式的

开发环境中集成了设计软件、仪器控制和针对特定应用的测试

软件，让用户可快速创建高性能的解决方案。

PathWave为整个设计、测试和验证工作流程提供了一系列

集成式软件产品。这些产品具有互联性、互操作性，并能够快

速配置，可提供业界最高效的工作流程，让用户能够：随时随

地分配适当的计算资源；评估收集的数据以优化工作流程；确

保新硬件和软件与现有硬件兼容，使投资回报率最大化；预测

瓶颈并快速修正问题，以确保高效的工作流程；从任意地点查

看项目状态以确保项目如期完成。
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1200V碳化硅MOSFET
英飞凌（Infineon）推出革命性的1200V SiC MOSFET，使

产品设计可以在功率密度和性能上达到前所未有的水平。它们

将有助于电源转换方案节省空间、减轻重量、降低散热要求，

并提高可靠性和降低系统成本。大联大品佳代理的这款SiC 
MOSFET带来的影响非常显著。电源转换方案的开关频率可达

到目前所用开关频率的三倍或以上。还能带来诸多益处，如减

少磁性元件和系统外壳所用的铜和铝两种材料的用量，便于打

造更小、更轻的系统，从而减少运输工作量，并且更便于安

装。这款全新的MOSFET基于先进的沟槽半导体工艺。首款分

立式1200V CoolSiC MOSFET的导通电阻额定值为45mΩ。它

们采用3引脚和4引脚TO-247封装，4引脚封装有一个额外的源

极连接端子（Kelvin），作为门极驱动的信号管脚，以消除由

于源极电感引起的压降的影响，这可以进一步降低开关损耗，

特别是在更高开关频率时。

24GHz微带阵列天线
英联微波设计的MAA-240255微带阵列天线，工作带宽较

宽，覆盖24-25.5GHz，具有22-23dB的高增益，3dB波束宽度

典型值为9°。外观轻巧，尺寸仅有

120mm×8.8 mm，重量0.2kg。利用

该微带阵列天线高增益、小型化的特

点，产品已广泛用于移动通信、汽车

雷达、声光电磁等材料特性测试、玻

璃面板特定集成等领域。该天线也可

以很方便地与射频芯片电路连接，实

现更多功能。

ISM频段信号发生器IC
埃赋隆推出BLP25RFE001小信号发生器IC。它提供一

个可编程频率合成器，

可产生位于 4 3 3、 9 1 5和
2,400MHz ISM频段内的

信号。该器件特别设计用

于各种射频能量应用，例

如工业加热、解冻和烹饪

以及等离子照明。该IC为

射频信号生成提供了全集

成的解决方案，并采用单3.3V直流电源供电。它采用小型

HVQFN28封装设计，PCB占用空间非常小，非常适合当今空

间受限的小型化产品使用。该器件通过内部的中功率放大器

可产生高达+24dBm的输出功率，并可通过SPI总线进行软件

控制。另外它还自带一个小功率放大器，可提供高达+7dBm
的独立输出。

工业级Wi-Fi收发器
贸泽电子供应的Doodle Labs工业级Wi-Fi收发器集成有可

从移动装置拾取低能量信号的低噪声放大器，能在严苛环境下

发挥出卓越的性能。最高达30dBm的射频功率支持大范围信号

覆盖，而高频段隔离支持多频段路由器的并行双频段运作。这

些收发器的硬件“RF Kill”功能完全符合FAA规范，因此可在

航空应用中提供无线服务。Doodle Labs的完整嵌入式工业级

Wi-Fi产品组合经认证完全符合美国联邦通讯委员会和加拿大

工业局的标准，并且通过了欧盟委员会的CE认证。这些外形

规格兼容的收发器提供可靠的性能和多功能性，并且其预先认

证的法规遵从性使制造商可以大大缩短开发新型无线网络解决

方案并将其投放市场的时间。

新一代层压板、半固化片以及铜箔
罗杰斯推出一系列新一代产品：R O 4 8 3 5 T层压板、

RO4450T半固化片、CU4000和CU4000 LoPro铜箔，旨在满足

目前对先进毫米波多层板设计不断出现的需求。

RO4835T层压板是一款陶瓷填充的、使用特殊开纤玻璃布

的低损耗热固型材料，共有2.5 mil、3 mil和4 mil等三种厚度可

选，其介电常数（Dk）为3.3，专为多层板结构的内层使用而

设计，是对需要更薄的RO4835™材料的一个很好的补充。

RO4450T半固化片也是一款陶瓷填充、特殊开纤玻璃

布的低损耗粘结材料，其介电常数为3.2-3.3，更好的充实了

RO4835T和现有RO4000®层压板材料产品系列，有3 mil、4 mil
和5 mil等三种厚度可选。

CU4000和CU4000 LoPro铜箔是为多层结构的设计者提供

的片状铜箔选择，与RO4000产品一同使用时还具有优良的外

层铜箔结合力。

支持蓝牙5及蓝牙Mesh和Thread的SoC
Nordic Semiconductor发布nRF52840

低功耗蓝牙系统级芯片（SoC），这是

同级领先的nRF52系列高性能蓝牙5认
证SoC的高级型款。凭借丰富的功能

和外设，nRF52840 SoC提供了出色功

能和灵活性以支持面向可穿戴设备、

游戏、VR/AR以及家庭和工业IoT应用

的多种网络连接产品。nRF52840 SoC是目前市场第一款全面

支持蓝牙5的所有性能的单芯片解决方案。与先前的低功耗蓝

牙规范相比，蓝牙5的主要优势包括：2倍无线原始数据带宽

（2Mbps）、4倍长距离通信范围、具有8倍广播扩展性能（将

广播数据包有效载荷大小增加到251字节），以及改进的信道

共存算法。此外，nRF52840 SoC是市场上唯一支持蓝牙5和
Thread共存的多协议SoC，具有低功耗蓝牙和Thread动态多协议

功能，即同时支持S140 协议栈和OpenThread RF协议栈共存。

15W单线圈定频无线充电解决方案
大联大控股旗下世平推出基于恩智浦MWCT1011VLH的

15W单线圈定频无线充电解决方案，

支持最新的WPC-QI标准，适用于手

机快速充电。特点：15W单线圈定频

无线充电发射端；兼容WPC Qi中功

率规范；芯片上的数字解调；向下

兼容WPC低功率5W规范；转换效率

超过75%。支持品质因素和功率损耗

FOD的校准；超低物料清单（BOM）

成本；通过MWCT1011获得Qi v1.2.2认证。

碳化硅基氮化镓晶体管
Qorvo推出全球功率最高的碳化硅基氮化镓（GaN-on-

SiC）RF晶体管QPD1025。QPD1025在65V下运行1.8KW，提

供出色的信号完整性和更大的范围，这对L频段航空电子应用

来说至关重要。与硅基LDMOS和硅双极器件相比，QPD1025
不仅具备相同的脉冲功率和占空比性能，在效率上还有了显著

提升。这款高功率和高效率解决方案在热管理工艺流程中无需

采用金刚石等耐高温材料，具备极高的高性价比。这款新型高

功率晶体管无需结合放大器的复杂操作便可实现数千瓦的解

决方案，能够大幅节省客户的时间和成本。与LDMOS相比，

QPD1025的漏极效率有了显著提升，效率高出近15个百分点，

这对IFF和航空电子应用来说都非常重要。
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毫米波末端装接连接器
Pasternack推出一系列新型可拆

卸高速末端装接连接器。这些连接

器为信号完整性测量、共面波导、

芯片评估、SERDES、衬底表征、

25Gb以太网及试验装置应用的理想

选择。新型连接器由四种型号构成，

其电压驻波比低至1.10:1，且最高工

作频率为40~110GHz。可供选择的连接器包括1.0mm末端装

接连接器（110GHz）、1.85mm末端装接连接器（67GHz）、

2.92mm末端装接连接器（40GHz）和2.4mm末端装接连接器

（50GHz）。此类高性能末端装接连接器无需焊接，可重复使

用，并具有安装宽度为0.89厘米的小巧外形。此外，此类高速

末端装接连接器采用不锈钢制成的外导体以及镀金铍铜中心触

点，而且极其适用于高速数字系统和毫米波系统的开发。

矢量网络分析仪波导校准件
英联微波的CLKA1波导校准件系列产品可以对矢量网

络分析仪（VNA）进行TRL（Thru-Reflect-Line)校准,支持

的波导从BJ9（WR975）到BJ900
（WR10）。此系列提供所有TRL
校准中必须使用到的波导器件。除

了TRL校准，CLKA1波导校准件系

列还可以用于SSLT（Short-Short-
Load-Thru）校准和偏置负载校准，

涵盖了目前主流的校准算法。所有

型号均可提供标准法兰盘和精密法兰盘（APF系列，经过特殊

设计，保证在测试中的波导精确对位，提高测试精度和可重复

性）。产品全部采用自主设计和高精度机械加工生产。

EMI/EMC一致性测试解决方案
泰克科技推出用于EMI/EMC预一致性测试和问题调试的

新型整体解决方案EMCVu。它为工程师提供了一种准确、方

便、经济的方法，评估其产品设计能否第一次就通过EMC一

致性测试。新解决方案的核心是泰克实时USB频谱分析仪，

包括经济型RSA306B，其提供了传统台式仪器的性能，但价

格只是后者的几分之一。泰克这种实时USB频谱分析仪通过

USB连接供电，便于在实验室以外的较低噪声环境中执行EMI/
EMC测试，如地下室或车库。EMCVu提供了易于学习的向导

工具，内置对CISPR (国际无线电干扰特别委员会)多种标准支

持，以及按钮附件选择和设置功能。自动环境噪声捕获、多点

故障重测、谐波标记进行深入分析，使调试变得异常轻松。

面向物联网和M2M的三频段Wi-Fi天线
贸泽电子供货的Molex三

频段Wi-Fi天线可穿透干扰区

域，在具有墙壁和障碍物的信

号传输困难区域提供可靠的互

联网连接。对于Wi-Fi认证产

品，此天线提高了电力效率，

并支持远距离连接。对于物联

网和机器对机器应用来说，陶

瓷外壳天线是备受青睐的选择。Molex三频段Wi-Fi天线提供

900MHz、2.4GHz和5GHz频率以扩大覆盖范围并穿透干扰区

域。与类似的2.4GHz和5GHz天线相比，900MHz频段还可以降

低功耗。此款紧凑的表面安装天线能够适应从-40℃到125℃的

温度范围。

GaN功率放大器
贸泽电子即日起备货ADI的

HMC8205氮化镓功率放大器。此

款高度集成的宽带MMIC射频放

大器覆盖300MHz至6GHz频谱，

对于需要支持脉冲或连续波的无

线基础设施、雷达、公共移动无

线电、通用放大测试设备等应

用，它能给系统设计人员带来巨

大好处。HMC8205提供无与伦比的集成度、增益、效率和高

带宽。它采用小尺寸设计，所需外部电路极少，因此能减少总

元件数和电路板空间。

Sub-6GHz 5G NR参考测试解决方案
N I 推 出 一 款

Sub-6 GHz 5G测试

参考解决方案，该

解决方案符合 5 G
新空口（N R）的

3GPP Release 15规
范。NI的Sub-6 GHz 5G NR参考解决方案是一种经济高效且

高性能的测试选项，可帮助工程师快速对其设计进行特性分

析，并更轻松地从研发过渡到生产测试环境。新参考测试解决

方案非常适合测试新型宽带RFIC，特别是在3.3-4.2GHz和4.4-
5.0GHz频段工作的RFIC。工程师可以使用PXIe-5840矢量信号

收发仪(VST)测试连续信号带宽超过400MHz的设备，该款VST
具有1GHz带宽的瞬时信号收发功能，最高频率可达6GHz。借

助NI VST，该解决方案可为100MHz NR信号提供优于0.32%
（-50dB）的残余EVM性能，同时提供更快的测量速度。

无线微控制器
代表了新一代Kinetis MCU的全新K32W0x无线MCU平

台，作为恩智浦广泛的边缘计算产

品组合的一部分，可以让设备更强

大、更安全。K32W0x平台是其前

代产品的补充增强版，通过更高性

能、更多功能和更高安全性，应对

不断发展的物联网格局。这款新平

台是首个具有双核架构和嵌入式多

协议RF的单芯片器件，使物联网产

品开发者能够通过单一供应商获得从硅芯片、软件、工具、支

持到采购的一系列服务，因而整体降低了产品的复杂性、尺寸

和成本，与此同时还提升了功能性和安全性。

带D-SUB连接器的机电式开关
Pasternack推出一系列新型机电式继电器开关，这些开关

产品采用能够在DC~26.5GHz频率范围内工作的广受欢迎的

构型，以及能够实现可靠直流电压及命令控制功能的D-SUB
多针连接器接口。新产品系列包括44款不同机电式继电器开

关，分为+12V和+28V两种设计以及单刀双掷、单刀三掷、单

刀四掷、单刀六掷四种构型，这些构型支持闭锁、故障安全

或常开型致动器，而且带有指示灯、端接器件或TTL逻辑电

路等有用功能。此类产品的典型性能参数包括：插入损耗为

0.15dB；隔离水平为90dB；额定功率处理能力高达600瓦；封

装小巧耐用且支持SMA或N型连接器；可靠性高；工作温度范

围为-20℃~+70℃；先合后断（冷切换）条件下的额定开关次

数为500万次。




